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. 기술의 개요

10G APD ROSA 패키징 기술

u 정의: 10G APD ROSA의 패키징 및 특성 평가에 대한 기술
      

멀티미디어 기반의 대용량 데이터 통신의 증가에 따른 가입자망의 대역폭 증
가에 따른 10G-PON, TWDM-PON의 보급되고 다중 분기에 따른 수신감도 
확보를 위해 10G APD 기반의 수신기 필요
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. 기술이전 내용 및 범위

▣ 기술이전 내용 및 범위
v  주요 내용
   10G 가입자용 광신호 수신을 위한 APD ROSA 제작을 위한 광모듈 

설계, 제작, 고주파 신호선 설계 및 특성 분석, ROSA 특성 분석 기
술의 이전

v기술이전 범위 
    - ROSA 구조 설계 및 광정렬 기술
    - 고주파 신호선 설계 및 평가 기술
    - ROSA 평가 기술
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. 기술이전 내용 및 범위

▣ 기술 개발 현황
v  기술성숙도(TRL : Technology Readiness Level) 단계 : 6 단계
v  PLC 기반의 도파로과 바닥입사형 APD 칩 캐리어의 칩투칩 본딩 

기술 개발
v  FPCB (Flexible Printed Circuit Board)를 사용하여 RF 신호 전송
v  10 APD ROSA 측정 및 특성 분석



Proprietary 6

. 경쟁기술과 비교

▣ 10G APD ROSA 패키징 기술
v기술의 특징
  - FPCB를 이용한 고주파 신호 전송 기술 확보 및 고주파 신호 경로
     일체화를 통한 신호 품질 향상 및 저가화 동시 구현
  - 45도 미러를 이용한 PD 캐리어를 이용한 칩투칩(chip-to-chip) 
     본딩 기술을 사용하여 패키징 수율 향상 및 소형화 구현

v기존 경쟁기술 대비 개량된 부분
  - 단일 FPCB 사용으로 인한 RF 신호 전달 품질 개선
  - 칩투칩 본딩 기술 적용에 의한 패키징 난이도 개선 및 소형화 구
현
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. 기술의 사업성

▣ 10G APD ROSA 패키징 기술
v  예상 응용 제품 및 서비스 
   - 10G APD ROSA 
   - 10G-PON, TWDM-PON 트랜시버
   - 모바일 프론트홀, 백홀용 트랜시버
v  사업성
   - 대용량 데이터 트래픽의 급증으로 10G급 가입자망의 보급이 
      2015년부터 본격적으로 시작될 것으로 예측됨   
   - 10G-PON, TWDM-PON은 10G APD ROSA 기반의 수신기 적용
v  기술이전 업체 조건
   - 광소자 패키징 기술 보유업체가 유리함
v  사업화시 제약 조건
   - 초기 소량 대응 후 추가 시설 투자가 필요함 
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. 국내외 시장 동향

▣ 가입자용 트랜시버 시장
v  FTTH 가입자수는 2014년에서 2019년까지 연평균 14.6%씩 증가

하여 2019년에는 2억명에 이를 것으로 전망됨 (Infonetics 2015)
v 10G APD ROSA가 적용될 것으로 예측되는 ONU 시장은 연평균 6

%씩 성장하여 2017년에 6억불에 이를 것으로 예상됨 (OVUM 201
3)
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